
畢業生就業廠商資訊 

廠商名稱 工作地點 工作職稱 聯絡人 

休斯微技術 

股份有限公司 

新竹縣竹北市 

沿河街 46 號 

機械組裝工程師 

HR – Serene Lin 

Email：serene.lin@suss.com 

Tel : (03) 5169098 #1509 

電子組裝工程師 

 

 

欲刊登至：116年 6 月 30 日 

 

注意事項：想知詳細資料，請到本系網站查詢 me-u.must.edu.tw 

有意者請先與公司窗口聯絡，以便安排面試時間  

公司保有任用與否之權利，職缺數視公司現況需求而定。  

  

mailto:serene.lin@suss.com
http://meu.must.edu.tw/


明新科技大學機械工程系畢業生人才需求表  

公司名稱 
休斯微技術股份有限公司 

SUSS MicroTec (Taiwan) Co., Ltd. 

公司網站 

聯絡窗口 

https://www.suss.com/tw/?languageChanged=tw 
Serene Lin 

03 516-9098 #1509  

Serene.Lin@suss.com 

地址 新竹縣竹北市沿河街 46 號 

公司簡介與願景 

休斯微技術(SUSS MicroTec SE)為半導體應用領域開發精密微結構化的系統

與製程解決方案，讓推動數位創新的科技成為可能。 

偉大的構想，往往起於微小，甚至細微到肉眼難見。微晶片驅動著我們日常

所倚賴的工具與設備——從智慧型手機與電動車，到醫療診斷及人工智慧系

統。SUSS 的設備以可擴展且高精度的光刻、晶圓接合與封裝解決方案，推

動這些產品的誕生。 

然而，我們不僅提供機台——我們打造能與客戶生產環境完美整合的專屬解

決方案。憑藉深厚的製程專業與緊密的合作關係，我們協助客戶將願景化為

現實。 

擁有超過 75 年的經驗與 1,500 名員工，我們結合了穩健企業的可靠性與前

瞻技術夥伴的創新思維。我們的營運據點遍及歐洲、亞洲與北美，主要生產

基地位於 Garching、Sternenfels 及新竹，並建立了遍佈全球的銷售與服務網

絡。 

靈活的組織讓我們保持敏捷，卓越的人才持續推動創新，而先進的技術讓我

們立於引領未來的產業核心。 

休斯微技術台灣分公司成立於 2002 年，為了更貼近在台灣及亞洲重要半導

體客戶，於 2020年初進駐了新竹科學工業園區，並成立”亞洲區工廠製造部

門”，透過台灣在地優勢及高素質人才，可提供優化組裝機台品質並支援亞

洲高需求的半導體設備。並於 2025年因應公司成長，於竹北市沿河街建立新

的獨棟辦公據點。 

薪資與福利 

[薪資資訊] 

• 工作待遇：月薪 50,000元以上 

• 出差外派：需出差，一年累積時間約 3個月以下 

• 上班時段：日班：09:00-18:00 / 中班：15:30-00:30 / 大夜班：23:00-08:00 

(日、中班為主，少數夜班，日班最早可於 6點上班。輪班享優渥輪班津

貼。) 

[薪酬制度及福利] 

• 保障年薪 14個月 

• 年度績效獎金(僅正職員工享有) 

https://www.suss.com/tw/?languageChanged=tw


• 晉升管道暢通，年度薪資調整讓員工付出與回報直接相連。 

[保險與退休計畫] 

• 依據法規實行勞保、健保、勞退保險制度 

• 旅平險及差旅緊急協助計畫 

• 員工高額之團體保險及旅平險 

• 優惠方案自費配偶、子女高額團體保險(僅正職員工享有) 

• 結婚、喪葬、生育、傷病住院補助等(僅正職員工享有) 

[工作和家庭平衡及身心健康照顧] 

• 入職第一年即享有優於勞基法之 10天年假(依比例給予) 

• 每年提供 14天全薪病假 

• 免費高級健康檢查，健康檢查當日，可享半天健檢假 

• 具駐廠護理師外，定期提供職業醫學科醫師到廠諮詢服務 

[辦公環境] 

• 寬敞、明亮及舒適的辦公環境 (2025年 9月進駐竹北全新辦公室) 

• 符合人體工學的辦公設施 

• 辦公區域供應研磨咖啡、茶包、零食與點心 

• 零食機、咖啡機與自動販賣機 

• 設有健身房、瑜珈室、羽球場及桌球場 

[其他福利] 

• 週休二日，人性化管理制度，彈性上下班 

• 每年員工旅遊津貼(僅正職員工享有)、生日禮券 

• 每季團隊部門聚餐 

• 完整員⼯培訓計劃及出國進修機會 

• 高額內部介紹獎金 

• 尾牙摸彩/贈獎 

其他 
(願景、培育目標或培育方

式) 
 



本表格請 EMAIL 給明新科技大學機械工程系系辦助理  陳思吟小姐 syc@must.edu.tw 

職缺  

類別 職稱 需備技能 工作內容 
缺

額 

1 

機械/電子 

組裝工程師  

(需配合輪班有

高額津貼)  

 非金屬管裝置及配線 

 配電裝修維護 

 機械產品故障排除檢修 

 機械零組件使用 

 組合裝配機件及安裝與校驗

機械 

 設備器材使用及維護 

 改善設備問題及功能提昇 

具電機、電子、機械相關科系畢

業及相關證照佳 

1. 負責半導體設備、模組及機

台組裝。 

2. 依圖面及作業標準執行機械

組裝、配線及配電作業。 

3. 進行元件安裝、參數設定及

功能測試。 

4. 執行組裝過程中的異常排除

與問題回報。 

5. 使用相關工具及量測設備完

成作業。 

6. 依 SOP執行生產作業，確保

品質與交期。 

7. 配合 5S管理及品質改善活

動。 

8. 撰寫組裝、測試相關紀錄。 

9. 配合無塵室作業。 

10. 其他主管交辦事項。 

50 

擴

編 

明新科大機械工程系人才培育兩大方向:機電整合自動化科技與精密製造科技網頁:meu.must.edu.tw 

企業如願意提供職缺給明新機械系畢業生，務請完成此表並回傳，以利作業。本表將提供給畢業校

友參考，文字請盡量簡潔易懂；職缺可增減，謝謝。 

http://meu.must.edu.tw/

